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行业：电子化学品/电子专用材料（C398）

报告日期：2026年9月13日

截至2026年9月11日（周五）收盘；技术指标、筹码分布数据日期见各条目标注；股东结构数据为2026-06-

30（中报口径）及2026-08-03口径，存在滞后。

本报告基于公开信息由AI自动整理生成，仅供参考，不构成投资建议
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鼎龙股份当前最具决策意义的变化是业务结构和盈利重心持续向半导体材料迁移：2026年上半年半

导体材料及芯片收入12.62亿元，占总收入65.60%，同比增长33.87%；归母净利润5.29亿元，同

比增长70.21%，综合毛利率升至58.83%。其中，CMP抛光垫收入7.45亿元，同比增长56.83%，

产品月销量于2026年6月首次突破5万片，半导体材料毛利率达到71.93%。

公司以CMP抛光垫、抛光液、清洗液、晶圆光刻胶、显示材料及先进封装材料构建平台化业务，并

已实现部分关键原材料自主制备。2025年半导体材料及芯片收入20.86亿元，占比57.00%；2026

年上半年占比进一步提升，叠加2026年4月剥离硒鼓、墨盒终端业务，收入结构继续向半导体材料

倾斜。公司近期还披露抛光垫获得板级封装核心客户批量订单，潜江第三条软抛光垫产线规划年产能

30万片，预计2026年年底建成投产。

财务表现延续量利齐升，但收入增速与利润增速存在明显差异。2026年上半年营收19.25亿元，同

比增长11.15%，扣非归母净利润4.85亿元，同比增长65.00%，经营活动现金流净额5.67亿元，同

比增长29.26%，研�投入2.96亿元，占营收15.39%。不�，2026年第���单�收入9.04亿元，

同比�� 0.35%，�归母净利润同比增长	 63.76%，后续
关注利润�增长能�由半导体材料持续


量和产品结构�化��。

截至2026年9月11日，公司股�为66.64元，动��盈率	 60.08�，技术��于�整��：股�

�于MA�、MA��和MA��，MAC��于 !�"#$%&'，近10日主(资金)计净流*	 6.33

亿元，获利筹码比+仅8.75%。64.5,65.6元为当前筹码��与抛-./01，67.5,68.3元为2期

3线-(4；公司56、业78现和技术9:;<的=>�?
@A。
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BCDE/F码 鼎龙股份G/G300054.HI

公司JE KL鼎龙M股股份NO公司

上�P与板Q R.ST业板，上�日2010-02-11，�行� 31元

成UV</总部 成U于2000年，总部�于WX经Y技术开�0

注Z资本/总股本 注Z资本9.54亿元，总股本9.54亿股

行业分[

计\]、^信和其_电子`备制a业b电子专用材料制a（C398）；.c

软de归入电子化学品。注：东"财fg��同业h比口径标注为i化j-化

学制品k，与公司自l口径不一m

实nM制o/主p股东

qrJ、qsJ（自to，各持股	 14.6%/14.5%口径；uv流^股东中

qrJ 4.68%、qsJ 4.64%，w^�其_主体持股）；]构股东xyz

中{结\、c"达T业板 |}g、e~��及��金�合

公司自��� 关键��核心T�材料平台�公司

#$#�./0123456



半导体制a用CMP制�j�材料（CMP抛光垫、CMP抛光液、CMP清洗液），���一�� CMP

J品[材料的综合�决"�供��

� �端晶圆光刻胶（��g/A�g，����年5月布�）

� 半导体显示材料（�PI������ 料、PHPI光¡����、}g|-I¢�£¤封装材料）

� 半导体先进封装材料（半导体封装PI、¥V键合胶）

� ¦成电§芯片`计（子公司¨©ª技，主««¬­材芯片；w布�半导体`备 部dM制®¯）

� «¬'¬^用­材J产业°（上±²��合³´、显µ¶、­材芯片；�±硒鼓、墨盒）·
2026年 4月已剥离硒鼓/墨盒终端业务，�¸上±²�³´与芯片
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公司以电子专用材料为核心，半导体材料与«¬'¬­材r¹º动，2026»�半导体材料收入占比首

¼½成（65.6%）并¼�«¬­材；2026年4月剥离­材终端后收入结构进一步向半导体材料倾斜。

收入构成：2025年报半导体材料及芯片20.86亿（57.00%）、«¬'¬^用­材15.59亿

（42.60%）、�能¾/其_ 0.15亿（0.41%），总营收36.60亿（¿9.66%）；2026»�半导体材料及

芯片12.62亿（65.60%）、«¬­材4.10亿（21.32%）、�能¾/其_ 2.52亿（13.09%），总营收

19.25亿（¿11.15%）；2023年报光电半导体材料及芯片8.57亿、«¬­材17.86亿，总营收26.67

亿。归母净利润：2021年2.14亿À2022年 3.90亿À2023年 2.22亿（-43%）À2024年 5.21亿

（¿134.5%）À2025年 7.20亿（¿38.3%）À2026»�G�.�9亿（¿70.2%）。

� ÁÂ原材料构成（ÃÄÅÆ¦Ç明ÈÉ"披露，口径2021Ê2023及 2024Ë�）：化j原料2023
年4.06亿元占27.17%；Ì料胶d 2023年 6.45亿元占43.12%（«¬­材用）；晶圆/流片
2023年1.27亿元占8.47%（芯片业务）；Í材、Î料及其_ 2023年 3.17亿元占21.23%

� 上±¦中�Ï�：前五v供��ÁÂ占比2021年16.78%、2022年11.77%、2023年
15.81%、2024Ë�G�Ð.9Ñ%，单Ò供��3%¼ 10%；公司明Ó表示不存在向单Ô供��ÁÂ¼
30%、前五v合计¼ 50%的ÕÖ，h上ÁÂ议�能(×Ø、ÙÚ��

� 核心原材料自主化（公司最v产业°ÛÜ）：CMP抛光垫核心原材料预�体、ÝÞ垫、ßà已
J�实现自主制备，预�体á�供�、ÝÞ垫在潜江生产、自制ßà在âãä0已量产（2025
年）；CMP抛光液核心原材料研åæ子已自产¼çè化éê胶、�çè化éê胶、è化ë、è
化ìív体®，«破�î研åæ子供��h��抛光液ï�的ðñ供�；晶圆光刻胶 ��g/A�g专
用òó、�ç�单体、光m产ôõ自研自制；PHPI显示材料重pòó、单体自产

� 量产布�：WX总部在建年产4000ö预�体、200ößà、30öè化ëå料产能

� 
标注的÷ø：中Bù元指*研åæ子ú原材料产能利用率?ûh×�，ü)抛光液、清洗液业
务板Q盈利ý平；þ自产原材料ÿ用比+不�，û关���h利润Ö成��
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��-��至06-30）
19.25亿元 ¿11.15% 归母净利润5.29亿元 ¿70.21%

���ÐË�单� 9.04亿元 -0.35%

归母净利润2.78亿元

（�平�BC	 2.79

亿）

¿63.76%（
比

¿10.97%）

���ÐË� 10.20亿元 ¿23.82% 归母净利润2.51亿元 ¿77.99%
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2025年报（2025

年�）
36.60亿元 ¿9.66% 归母净利润7.20亿元 ¿38.32%

����ËÑ单� 9.62亿元 ¿5.48% 归母净利润2.01亿元 ¿39.07%

2024年�（��基

数）
33.38亿元 ¿25% 归母净利润5.21亿元 ¿135%

2026年半年报披露日2026-08-25
，报告期2026-01-01至 06-30，�¾为R.S半年报�p（����.���）及同�s/中
财�Ä�；2026»�扣非归母净利润4.85亿元，同比¿65.00%；基本 |PHG�.�Ð元，同比¿69.70%；加�平3 ��|G9.�Ð%
（上年同期6.64%，¿3.12���）；经营活动现金流净额5.67亿元，同比¿29.26%；综合毛利率58.83%，同比
¿9.59�9.60���；销�净利率29.26%，同比¿8.21���；研�投入2.96亿元，同比¿18.69%，占营收15.39%；总资产96.59
亿元（×上年 ¿6.55%）；归母净资产56.40亿元（¿8.34%）；资产!Å率38.82%。2026Ë�数据为半年报"一�报#
\，e¾一m。2025年年报披露2026-03-26/27，�¾为中B�、$日经Y�%；2025年扣非归母净利润6.78亿元，同比
¿44.53%；基本 |PHG�.��元；加�平3 ��|G��.83%（¿�.����）；毛利率50.85%（¿3.97���）；净利率21.74%
（¿2.6���）；经营现金流净额11.57亿元（¿39.64%）；研�投入5.19亿元（¿12.32%），占营收14.19%；资产!Å率
39.17%；分&预�$ 10股' 1元（x(），'息比率)13%；半导体板Q收入20.86亿元（¿37.27%），占比升至
57%。2024年数据�¾为BC;*Ä+开¾BC 2025-05-02研报，2024年毛利率46.88%。
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,-.于2026年9月11日决议/开2026年第一次¥V股东.，.议�于2026年9月28日（周
一）15030在WX总部/开；股�12日2026年9月21日；�3投4日2026年9月28日。5议6
7议�，3
*8.议股东S持表决� 2/3以上^�（Û9决议）：:.;关于变<经营=>并&订
?公司@�A的议�B；C.;关于提D股东.E�,-.及其E�oF&订»股�行上�后生G的
?公司@�（H�）A及û关议-规I（H�）B，明Ó是为J>yzK.SLMBC�N制�、为
»股上�后规I�整预¸O<。�¾：PQ/BC;*、�R财经公告原S。

�$#�_klmnd_op`dqrq�
�gh#�#]i�j�s#�#]^tu%#vwx


2026年 9月11日在WX总部907.议T以现N¿^U"V/开，�到/实到,-3 9o，三7议�J
部94W成、0Xh、0Y�。第三7为/开¥V股东.。

�$��J/yz{|�
�gh#�#]i�j�s#�#]^tu%#vwx


公司Z变<经营=>并同步&订;公司@�B第u五条，理由是i[据公司业务�\的
p，结合现
行经营=>规=表�û关p]k；最终以�N^_`理部a核b12为b。cG�¾ûdef，
重g
标注：��.��（中财�）JS公告、BC;*公告�p、�R财经公告原S（hij���98�Ñ�）显示变
<前经营=>ixk¦成电§芯片`计及k务，变<后ilmkn7（opq）；��R财经/rs
itujvTkwd（2026-09-11，标x为i�增¦成电§芯片`计及k务û关业务k）表yz{n
7|为i�增k。}ñ倾向：<Ã能是ipq/规=表�k�非i�增k，~为东"财fg��披露的
公司在Zi主营=>k本�已Íxi¦成电§芯片`计及k务k，与i变<前已x、变<后pqk表
�一m；但6�Ç�3*自公开��，L��J.�Ó�，建议以PQ资U�公告原S（2026-084）
为b�核一次。
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2026年 7月6日，公司向yzK.S�.�行�î上�î资股（»股）并在K.S主板��上�的�
D，同日于z.S���1�D资料（HZ�本）。公告明Ó提示：$
l得中�B^.、yzB^
.、yzK.Sú批b/核b/备�，存在不Ó��；�D资料不构成p	。z.S�D资料°�（中
S�）见公告S�G
�����0//����.��������.��/:��/����/���Ð/��8��8/i��������/�����Ð���Ð�������.�i�G。后
续：2026年9月11日,-.进一步^�»股上�>�@�/议-规IE�议�。

�$����������%#�#��
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�行：2025年4月2日向不Û�h��行�6总额9.1亿元（910万�、$� 100元、期O 6年），
2025年4月23日在R.S上�。Ä股期2025年10月9日至2031年4月1日。Ä股��变：� 
28.68元/股À28.58元/股（2024年��¡分'后）À28.48元/股（~ 2024年股4期�¢£计划第
一Ô行�期977.52万份J部行�、股本增加，�整生G日2026年3月9日，公告2026-008）。

�$]������������������r�

¤�N条d¥¦（§续30Ô.c日中至¨ 15日收盘�©当期Ä股� 130%）：第一次¤�0< 2025
年 12月12日b2026年 1月7日（130%ª37.15元），2026年1月7日,-.决议i不提前¥¦k，
并«¬ 2026年 1月8日至4月7日期<­�¤�3不行ÿ（公告2026-003）。第�次¤�：2026年
4月8日b4月 28日（130%ª37.02元），公司先于2026年4月21日披露;关于鼎龙ÄÅ预计®
�¥¦条d的提示�公告B（公告2026-039），�于2026年4月28日,-.决议i不提前¥¦k，
并«¬ 2026年 4月29日至10月28日期<­�¤�3不行ÿ；2026年10月28日后重�¯\（公
告2026-048）。

�$���������� ¡¢£��

¦�：2025年11月~变<部分Æ¦资金投资7目¤��加¦�条°，实n仅¦� 20�（公告2025-
089）。±²/³'Ä股：~ 2025年年��¡分'，2026年6月5日至6月16日±²Ä股，2026年
6月17日¯³'（公告2026-054及³'Ä股提示�公告）。

�$j�L¤¥¦§¨��©�ª�«M¬­¨�


2026年 1月26日
公告：Z以自N/自筹资金6.3亿元´µR¶�·¸��材料NO公司（·¸�
材）70%股�，h� 100%整体56 9亿元；�成后成为持股70%的M股子公司、¹入合并报表。·
¸�材：�Ò��技术º业、R¶�专»Û�中¼º业，主营½电分¾õ、¿结õ及�制化À能j�
�Î材，ÁN 40Â7�明专利，客户����î�能¾ï�*Ã量前uØ。V<线：据�平�BC
2026年 9月研报，·¸�材自2026年3月¯并表。

�$t�®¯°±�²³´µ01

据�平�BC研报，公司于2026年4月剥离硒鼓、墨盒终端业务，导m 2026»�«¬'¬^用­材
收入4.10亿元、同比-47.35%（毛利率29.46%、同比¿3.33���）。cG�O�：n剥离的原 公告%
Ä一核到公告ÅÆ/披露日，仅见研报Ä�，建议以公司2026年半年报及PQ公告核h。

�$%��¶·¸
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2025年 6月11日公告Z 2.4亿元´µ子公司鼎Çß电子8%¨数股�（×È，v为ÉÊ）。

�$%%�#�#�^Bº��#�#�i%�i#�wx




前三��归母净利润5.19亿元、同比¿38.02%；营收26.98亿元、同比¿11.23%（Ë前2025-10-
09/10日�布前三��业7预告，预计归母5.01亿b5.31亿元）。

�$%#�#�#�^»^��#�#�i�ji#%wx


归母3.11亿元、同比¿42.78%；h� 2025-07-08�布半年�业7预告（预计2.9亿b3.2亿元、同比

¿33.12%,46.9%）。

�$%��#�#�^^¼�����#�#]i��i#�wxs
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2025年营收36.60亿元、同比¿9.66%；归母净利润7.20亿元、同比¿38.32%；基本 |PHG�.��元
（2024年0.56元）、ÌÍ |PHG�.�Ð元。

�$%��#�#]^»^��#�#]^ju½¾wxs¿ÀwxvÁÂ��Ã


营收19.25亿元、同比¿11.15%；归母净利润5.29亿元、同比¿70.21%；Ë�单�归母2.79亿元（

比¿10.97%、同比¿63.76%）；综合毛利率58.83%、同比¿9.59���。半导体材料收入12.62亿元、
同比¿33.87%，占比65.6%、毛利率71.93%；CMP抛光垫收入7.45亿元、同比¿56.83%，2026年

6月产品月销量首次突破5万片；�能¾材料及其_ 2.52亿元、毛利率41.02%；«¬'¬^用­材

4.10亿元、同比-47.35%。注：东"财fg��i核心x材k标ÎÍxi2026中报预增ki2026一�
报预增k，Ç明2026年一�报/中报3�布�业7预告（预增），但%Ä一核到预告公告ÅÆ与具体
0<。

�$%��ÄÅ�c¡ÆÇ¡ÈÉÊ
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2026-09-12：,-.¿¥V股东.^Ï¿经营=>变<；2026-06-16：鼎龙ÄÅ³'Ä股提示；2026-
04-29：不提前¥¦鼎龙ÄÅ（2026-048）；2026-04-22：鼎龙ÄÅ预计®�¥¦条d提示（2026-
039）；2026-03-27：2025年年�报告�p（2026-013）；2026-01-27：第½Ð,-.第Ñ次.议
（2026-002）、不提前¥¦鼎龙ÄÅ（2026-003）；2026-01-26：Z 6.3亿元收Â·¸�材70%股
�；2025-10-28：预计�增日Ò关K.c公告；2025-10-27三�报；2025-10-22<Ó持续_导�Ô
F表o；2025-10-15M股股东部分股份ÕÖ；2025-10-09/10前三��业7预告；2025-07-19：第½
Ð,-.第三次.议、�整2024年股4期�¢£计划行��y；2025-07-09：2024年��¡分'实
×、~�¡分'�整鼎龙ÄÅÄ股�y；2025-07-08：半年�业7预告；2025-06-17：M股股东部分
股份ÕÖ；2025-06-11：Z 2.4亿元´µ鼎龙ß电子8%¨数股�；2025-05-28：2024年股4期�¢
£计划部分期�注销�成；2025-05-20：,-.ÓÐØÙ及ÚÛ�`；2025-05-14：部分�`"持计
划实×�成；2025-04-02：ÃÄÅ�上�行中Î率及�先>�结Ü。

�$%]�HIJ/Í\)�ÎÏ¡ÐÀ


2026年 9月9日投资Ýd动平台：公司抛光垫产品已获i板级封装k核心客户批量订单，�Ä步导
入以Þß基板为+体的板级封装产线，®继导入2.5�、3�封装产线后的�突破；自主研�的Þß基
板专用软抛光垫已在客户端àáâB并获板级封装重p客户订单。产能"�，潜江第三条软抛光垫产
线规划年产能30万片，重g布�Þß基板CMP抛光垫与vãä抛光垫，预计2026年年底建成投产。
�¾：@g�、d动c（å'V< 2026/7/23æN同[表�）。

�$%���Ñ¡�GÒÓ�ÔÕbËÖ×sØ'Ù�ÚÛ


2026年 9月11日收盘：66.64元，ç 1.01%（前收67.32，开66.36，� 67.12，� 64.56），成.
额	 10.69亿元、成.量162è200é、Óé率2.18%，东"财f显示�盈率	 60.08。�¾：�R财
经Ô股ê（2026-09-11）。2026年9月9日收盘：67.72元、¿0.25%（ë�股�^）。2026年7月
7日盘中显示总�6	 772亿元、�盈率76.87（东"财fÄ+/��%ê，非同日收盘口径），仅
供参考。cG不同�¾日期/口径不一，ì用V务í注明i截至k日期。



�$%j�ÜÖ×Ý�Þ�ß

1îG经营=>变<中i¦成电§芯片`计及k务kïð是pq还是�增：公开报�自ûef（中财�/
BC;*Elm，�R/rswE�增），建议以PQ公告2026-084原S核�。2îG�平�BC 2026-
09-11研报Sñ表�为i预计公司2025-2027年 |PH分9为1.14/1.48/1.84元k，但2025年实n
|PH仅0.77元，ò为年份标注óô（õ实为2026-2028年预ö），ì用盈利预ö前
核实报告原S。
3îG2026年半年报的i»Ó披露日期k%核实，公告ÅÆ%l得。4îG硒鼓/墨盒终端业务剥离的原 公
告%核到（仅研报Ä�），
以半年报/公告核实。5îG2026年一�报、中报的i业7预告k具体0<
及公告ÅÆ%l得，仅N东"财f标Î提示i预增k。6îG»股上�仅为i�.�Dk÷ø，?ù中�
B^./yzB^./z.S批b，存在不Ó��（公司公告æ­Ë提示）。7îG股�、�6、P|3为
不同�¾不同日期数据，非同一Vg，ì用
注明日期。8îG本úp为i近期m息与公告k专7，%�
�财务预ö、技术�、行业y�，­
�整报告Dw行û齐。

�$%t�ÖÝÞà�áâãä

BCF码300054，BCDEi鼎龙股份k，公司JEiKL鼎龙M股股份NO公司（»�C�hG
�h�üý��üGC�.èGþ�i.）k，R.ST业板上�（Rz^/6ÿ/ÄÅ标的）。同VNÃÄÅi鼎龙ÄÅk，
ÅCF码123255。主营业务：半导体T�材料（CMP抛光垫/抛光液/清洗液、�端晶圆光刻胶

��g/A�g、半导体显示材料 �PI/PHPI/}g|-I¢�、先进封装材料）�«¬'¬^用­材��能¾材料
（½电À能材料）。,-长：qrJ。�¾：东"财fg��/g9、PQ/上B报年报�p、BC;*d
动�å。注意：不同ê�{公司归到i化j-化学制品kõi电子化学品k，但公司自�已明Ó为半
导体材料为主。�9Lô。

å���æç2èéÍ��
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收盘� 66.64元（×前一.c日-0.68元）

�ç� -1.01%

�开G/G�收 66.36元G/G67.32元

当日最�G/G最� 67.12元G/G64.56元（�� 3.80%）

成.量 16.22万é

成.额 10.69亿元

Óé率G/G量比 2.18%G/G0.92

总股本G/G流^股本 9.55亿股G/G7.44亿股（954è625è953股G/G744è427è001股）

总�6G/G流^�6 636.16亿元G/G496.09亿元

动��盈率G/G�盈率	}}MîG/G�

盈率	
î
60.08�G/G67.78�G/G88.33�

�净率 11.30�11.31�（$股净资产5.8999元，2026中报）

52周0<
30.31�111.03元（M:�����:���）��9.������.�3元

（AAH�����），�O存在	 1.3元口径差异



êÖ DG

÷ø0<（AAH�����，截至

9/8）

1Ô月65.54�82.99元（-12.66%）；2Ô月62.62�98.00元（-

29.26%）；3Ô月62.62�111.03元（-1.74%）

数据efÇ明

财经中�ê�显示73.84元/总�6 704.80亿，与9/9、9/11实

n收盘3不
，}ñ为�期��，不Á用；平�BC行Õê显示

69.41元/-4.26%，与9/9,9/11三日收盘3不=>，ò为�期ê

�，不Á用；�R财经ê�*现�¥V²��ñá（V<� 2026-

09-09G15013），但同日存在�整§续��成.2�、#%见公司

²�公告，}ñ为ê��板�¸，非�实²�

�$#�èéêÖ

êÖ DG ë�ìí

3线（MA�/MA��/MA��，

前'�）

MA�jÐ�.�Ñ元；

MA��jÐ8.3�元；

MA��j��.��元（截至

2026-09-11）

现� 66.64元�于J部三条3线，2中

期3线O��|#3�于股�上"；h

比9/9（MA�GÐ�.Ð9、MA��G

Ð9.Ð�、MA��G��.��），3线同步�

移，%见�平��

MAC�

���Ð-�9-��：MAC��-

0.75，�IgG-�.3Ð，�|AG-

�.99；9/9：MAC��-

0.96，�IgG-�.��，�|AG-

�.�9

�Ig?在�|A;�#rr为!，�于0

!�"；8月25日*现0!�"MAC�

��，至�%&'

���（�6）

���Ð-�9-��：�6 19.98

（软d标注�¼����）；

9/9为18.94

9月 8日*现 ����金�（ 第三"软

d自N\�}ñ）；当前�于��01

�HI

���Ð-�9-�9：�HI	��îG

39.�Ð、�HI	�ÑîG

Ñ�.��、�HI	��îGÑ3.Ñ8

3�于50但%进入20以�的R�¼�

0；8月28日*现 �HI��# �HI�!

50

布"4（#�þþ）

本次%l得具体$�数6

（东"财f�%股%

&�2026-09-09G17000标

注�#�þþ±L明显信Æ*

现�，但ê�为 �H'(%)

¦上/中/�$数ñ）

数据*+，不ì用%经核实的布"$数

6；布"中$^Ò)20日3线，o	

71.7元（ #\，非,�l数）

筹码分布（截至2026-09-

11）

获利比+ 8.75%；持-3

� 74.80元；上".(�

75.75元；�"���

64.94元；90%成本0<

65.55�92.40元（¦中�

17.00%）；70%成本0<

68.18�80.30元（¦中�

8.16%）

仅	 8.75%筹码�于盈利��，/0成

持-成本在现�;上；90%成本0<�

1 65.55元与当日最� 64.56元��重

合，n01是筹码2¦��与抛-Í


的./4



êÖ DG ë�ìí

筹码分布（截至2026-09-

09，h比）

获利比+ 11.24%；持-3

� 75.12元；上".(�

76.31元；�"���

65.71元；90%成本0<

66.46�92.40元（¦中�

16.33%）；70%成本0<

68.08�81.16元（¦中�

8.76%）

获利比+6日<由11.24%�至

8.75%，抛-Í
中

250日3线（AAH�����，

截至9/9）

10日 HMAGÐ9.Ð93、��日

HMAG��.���、���日 HMAG

�Ñ.Ð�3、���日 HMAG

�3.89�

250日3线53.89元?在现��"	

19%�，Ç明本¹中期上行9:$%3

4底破5

第三"软d技术-d（0

"6投自N\�@g，非

É"结7，仅v参考）

8月19日Ø89:9�持-

0��!至�@:0�；8月

25日日线级9�;g�信Æ

¿MAC�G�!�"��；9

月1日�O"<��线�合

（�合-(� 75.68元，与

8/28最��=合）；7月

10日�一>! 4线�（标注

%突破98.00元前建议?

@）；9月9日标注eO分

/g 71.28元

技术-d"向AO，7月以�e次*现

Ä8信Æ

8月 20日以�股�9 74�75元0<一§�行至66.64元，0<ç�	 10%；期<仅8/27（¿3.89%）
和9/7（¿3.40%）6日*现明显XB，#3在次日3Uo«¦，C�XBD(、重心持续�移�Ö�。
9/1单日-4.61%并¸� 73.67À69.21的v>线，是9:Ä8的关键日。当前股��于
MA�（Ð�.�Ñ）、MA��（Ð8.3�）、MA��（��.��），2中期3线O��|#J部�于股�上"；
MAC�自8月25日0!�"��后%&'；主(资金8月�E以�持续净流*（近10日)计净流*
	 6.33亿元，截至9/11），9/11单日主(净流* 1.05亿元、占成.额9.79%，�"主动�明显。筹
码"�，仅	 8.75%筹码盈利，90%成本0<�1 65.55元与当日最� 64.56元重合，n01为筹码
2¦��与抛-Í
的./4。量能上，9/11Óé率2.18%、量比0.92，单日量能仅	为65日3量
的í成，�显FG量��，@:ÕHIJ。整体K，2期技术�A8，但250日3线53.89元?在现
��"	 19%�，中期上行9:$%34底破5。
注意：布"4具体$�数6本次%l得；股东结
构数据存在滞后；部分数据¾存在�期��，已Lq。

�$��îÌæçïð�Áá�ñsòÓó�sÔôõö


÷��øù�úûü9,-Ôý&þ#�#]^tu%%vLÿDE�历史�Ñ�èéêÖ�筹码�5Ý.观òÓó�s

Ä中òÓªÚý&þ当�èéÍ2�金ÍÑ6Ý.观启�式判断sØ统计!率s�A=投�建qs�@合最§

�场()独立判断�自�承担投�øù。

①�关键èé<置



<置 区Ë ãä

2期-( 67.5�68.3元

MA�jÐ�.�Ñ元、MA��jÐ8.3�元构成的3线-(4；

向上突破
NG�á并>合量能
v，"N:«开向

71.3�71.7元（eO分/g 71.28元与MA��)��.��

元）的O<

中期-( 74.8�75.8元

筹码持-3� 74.80元、上".(� 75.75元、第三

"软d标注�O"<��合-(� 75.68元，三Ý重

合，为本¹XB的重p-(2¦0

第一�� 64.5�65.6元

9/11当日最� 64.56元（近一Ô月最�g）与筹码�

"��� 64.94元、90%成本0<�1 65.55元重

合；ç破In筹码��4+M

Ø�� 62.6元NO

AAH�����G�Ô月/3Ô月0<�1 62.62元；þç破，

�"参�为52周0<�O（M:�����:���G3�.3�元

�AAH�����G�9.��元，6¾存在口径差异）及250日

3线53.89元一4

②�Áá�ñòÓ�.观ªÚsØ统计!率


� PQ整理（ûh�重×�，	½成NO（主@R�V�重，非¯计S率））：股�在65�68.5元
0<�X'整理。¤�条d：量能T持当前A�ý平（Óé率2%�近、量比�于1），主(资
金流*
Ý，L�增m息�U化。ËÕÊ�关注是�能在64.5�65.6元��4上"ºá并Ä步m
化上"3线-(。

� A8�行（�重中ú（主@R�V�重，非¯计S率））：股�ç破64.5�65.6元第一��4并
向�öV 62.6元�近Ø��。¤�条d：v盘õ半导体材料板Q�8、主(资金单日净流*继
续T持在亿元量级（­ 9/11的 1.05亿元级9）、õ*现�的利Om息；þ 62.6元æ告+M，
I«开向250日3线53.89元"向的�一WO<。

� XB�Ø（�重A�（主@R�V�重，非¯计S率））：股�向上突破67.5�68.3元3线-(
4并�á。¤�条d：单日成.额明显
v（­¦到9/1前后	 14.8亿�20.7亿元量级）、主(
资金由净流*Ä为净流入、õ*现板Q�U化；进一步
突破71.3�71.7元（eO分/g与
MA��）XY为9:&'，上" 74.8�75.8元为<Ø-(�。

③��金2流ÏßÒÓ

流动�ÉÊ：9/11成.额10.69亿元、Óé率2.18%、量比0.92，近6周Óé率vm在
2%�3%（9/9为 1.99%、9/11为 2.18%），显F�于9/1前后的量能ý平；MA�成.量16.44万é、
MA��成.量18.39万é，�M:�����:���显示的65日平3成.量	 42.06万é，当前单日量能仅
	为其í成，�于显FG量��。流^�6 496亿元、日3成. 10亿元量级， 中v�6、流动�
中úAZ的品�，[Ò.c不.*现明显Þ\成本�x，但当前量能]G本lÇ明@:ÕHIJ，2
线B�´O。资金�¾"�：主(资金8月�E以�持续净流*，近10日)计净流*	 6.33亿元
（0"6投口径，截至9/11；9/9同口径为-3.59亿元）；6ÿ"�，截至2026-09-10ÿ资Â额
20.80亿元、占流^�6 4.15%，ÿCÂ额2428.23万元，ÿ资Â额自9月3日21.42亿元§续¦^
至20.80亿元后9/10¼�¦û，_`资金整体"-但ÿC"a在b还。股东结构"�（数据滞后c
示）：前uv股东合计3.84亿股、占总股本40.24%（数据日期2026-06-30中报，公告日2026-08-

26；wN 2026-08-03口径的uv流^股东，公告日2026-08-05），d�已1Ô月以上，期<结构Ã



能已�生变化，e其考f到7,8月股�9 98元�近¦^至66元；2�中%见h前uv股东中公Æ
基金/g�/ËgIIú]构持-占比的�整h分（仅提及中��平�oi��股份NO公司持N 689.13
万股、占0.93%，�¾ ii�.ü�Ch�.��），]构持-结构数据不�整，L�据Ë}ñ。L向资金"�：
0"6投标注�L向资金最�"持15.31万股、j计持N 4253.10万股、§续流* 4k�，但n数据%
标注明Ó基b日#%能l到第�ÔmU�¾核实，建议标注为单一�¾；Ã.�âB的yz中{结\
NO公司持股为2026-06-30的 5309.85万股（占流^股7.14%）及2026-08-03的 4753.79万股（占

流^股4.98%），7月至8月�L向已"持	 556万股，"向与�持续"持�一m。

量能Ó�信Æ：þ单日成.额持续
v至15亿元以上（�近n股9/1前后	 14.8亿�20.7亿元的近
期��量级，明显�于当前10亿元量级），ÃY为资金n入信Æ；X;þ成.额持续]G至当前10
亿元�"#Óé率�于2%，I@:ÕH%o，2线B�?´O。

④�关×�Û�Ôý观察思路sØ操Õê令


� @Ap§，非qv指r：关注股�能�在64.5�65.6元第一��4上"ºá·n0<与9/11
最�g 64.56元、筹码�"��� 64.94元、90%成本0<�1 65.55元重合，是筹码2¦��
与抛-Í
的./4

� @Ap§，非qv指r：关注67.5�68.3元3线-(4（MA�GÐ�.�Ñ元、MA��GÐ8.3�元）能�
3NG突破并�á，向上I关注71.3�71.7元eO分/g及MA��01，�上"为74.8�75.8元
筹码-(2¦0

� @Ap§，非qv指r：关注成.量能�
v至单日成.额15亿元以上·当前量能仅为65
日3量	í成，量能是�>合是}ñ资金��的,�@Ag

� @Ap§，非qv指r：关注主(资金流向能�由持续净流*Ä为净流入（近10日)计净流*
	 6.33亿元），以及v盘与半导体材料板Q整体
�变化

以上ÕÊ#�基于2026年9月11日收盘数据及���y、技术指标ö\，2期股�还.´m息�、资金�、v盘
�ú
e重~st动，技术指标本l存在滞后�和�O�，不构成h%�实n�:的�B，a不构成u�建议，D结合最��N信
息mU}ñ并自行«v投资w�。
Û9Ç明：本部分布"4具体$�数6本次%l得；股东结构数据为2026-06-30中报
及2026-08-03口径，存在至¨ 1Ô月以上滞后，期<结构Ã能已�生变化；L向资金持股4253.10万股为单一�¾、%标
注明Ó基b日；52周0<�O6¾存在	 1.3元差异。

k��0Ñ62竞争对手��

p�øù�ú

� 半导体x产和自产原材料利用率不�w�：公司在建年产4000ö预�体、200ößà、30öè
化ëå料ú产能，但中Bù元指*研åæ子ú原材料产能利用率?ûh×�，þ抛光液、清洗液
业务
量不�，�增y�资产��Ã能��利润。

� 客户¦中�和�B进\w�：A股年报口径显示2025年前五v客户销�占比24.12%，�z股
�D资料û关Ä�口径显示持续经营业务客户¦中�在2024,2025年¼� 50%，6�口径存在
明显差异；半导体材料�B周期^Ò为1,2年，þ核心客户导入õ批量ÁÂz{�于预期，Ã
能µ|收入8现。

� «¬­材业务收Gw�：公司于2026年4月剥离硒鼓、墨盒终端业务，2026年上半年«¬'¬
^用­材收入同比�� 47.35%至4.10亿元。剥离-7的原 公告$%在现N资料中Ä一核实，
#终端业务收GÃ能在半导体材料�J�}前h收入规�和业务á��Ö成µ|。

� �业务并Â整合w�：公司Z以6.3亿元收Â·¸�材70%股�并自2026年3月¯并表，~入
½电分¾õ、¿结õ及À能Î材�1。n业务与原N半导体材料平台存在差异，后续
关注并Â
整合、客户�\、盈利8现及资金ÿ用G率。



� 资本开�和
]�动w�：公司2025年以�持续x�半导体材料产能，y�资产和在建j�增
长；þ�±晶圆、封装õ显示
]*现周期��动，�增产能Í
不�分，��和û关投入Ã能
h利润率a成-(。

� 56与股��动w�：截至2026年9月11日，公司收盘� 66.64元，动��盈率	 60.08�、
}}M�盈率	 67.78�、�净率	 11.30�；同V股��于MA�、MA��和MA��，近10日主
(资金)计净流*	 6.33亿元，þ业7增速õ�N预期¦^，56收GÃ能
v股��动。

� »股�行上�及�理��存在不Ó��：公司已向yzK.S�.»股�行上��D，但?

l得中�B^.、yzB^.及yzK.Sú批bõ备�，�D结Ü和V<3存在不Ó��。

� 信息披露口径不一mw�：关于经营=>变<中i¦成电§芯片`计及k务kïð为pq还是�
增，公开��存在ûdef的表�；同V，客户¦中�、«¬­材剥离和部分2026年半年报-
7存在不同�¾õ$%�J.�核实的Õ�，Ã能µ|h业务结构和经营9:的}ñ。

八�@论2ïð

鼎龙股份的中长期增长��主p�自半导体材料�产化、产品e品[�同以及客户�B��。CMP材
料、�端晶圆光刻胶、显示材料和先进封装材料3�于持续x�÷ø，关键原材料自主化N�于增Ø
供�°M制能(和产品盈利能(；板级封装订单、Þß基板专用软抛光垫âB以及潜江产线建`，为
CMP业务进一步�\提供�经营�é。

公司同V^� 6.3亿元收Â·¸�材70%股�~入½电À能材料，并#进»股�行上��D，业务和
资本�v�/NSx\。但�业务整合、半导体x产G率、客户导入z{及资本开�¦报?
持续â
B。%�业7@A重gÍ�半导体材料收入增速、CMP抛光液和清洗液盈利o�、光刻胶批量供�进
\、自产原材料产能利用率，以及剥离«¬­材终端业务后收入结构变化。

9�N表现K，2026年9月11日股��于2中期3线�"，量比0.92、Óé率2.18%，资金�A8，
2期?�¥技术��整-(；但250日3线	 53.89元?�于现�，显示中期9:$%3�J破5。
公司»股上��D$ùû关^`]构批b，经营=>变<中¦成电§芯片`计业务的表�æ存在公开
信息ef，û关-7�以[V公告和后续披露为b。

DEáâ

KL鼎龙M股股份NO公司2025年年�报告�pG-G2026年GbG
�����0//�:���.�������.���/���ý/���Ð-�3/��/����������9����.�����

300054G鼎龙股份GbG�����0//����C.�����h�h��.�:�������.���/#��h����A�:ý��h�/I�i�����i�j��3����Ñ

鼎龙股份	��3����ÑîG,G�����0//���.�ý�.��/��������i�j��3����Ñ

鼎龙股份	300054.HIîR�g9-PC�»Hg9资料GbG�����0//�9.�:�������.���/����/I�i�����i�j3����Ñ�������j��C

鼎龙股份	300054îå投资Ý�-BC;*GbG�����0//�����.�������:�.���/ËA/����:������3��3��8�8�Ñ�����Ñ�.���ý

鼎龙股份上�公司信息G-G鼎龙股份上�公司信息GbG�����0//�.���Ð8.���.��/�����/g��/3����Ñ.���ý��

鼎龙股份	300054î：半导体材料平台量利齐升G�业务«开成长O<�0"6投GbG
�����0//���.9���.���/i��:hý/���3����Ñ����8Ñ�ÑÐ3��3�3Ð.���ý

鼎龙股份	300054î�Ô股S��股4�y�实V行Õ��:���%资U�股&�财报�gh�H����-AIµ投资<D单GbG
�����0//��:���.C:hi�.���/�����/:C-3����Ñ��:h�}:Cj%|8%#Ñ%A�%|�%8A%A�

鼎龙股份	300054î0;关于变<经营=>并&订?公司@�A的公告BGbG�����0//�h����.��.��/����Ð�9������Ñ9.���ý

300054，�资6.3亿元收Â，~入½电��GbG�����0//����.���/:��h�ý�/i��:hý/3Ð�33��.���ý



BC日报G-GKL鼎龙M股股份NO公司G2025年年�报告�pG-GBCF码：300054GBCDE：鼎龙股份G公告ÅÆ：2026-
013G,G����0//�.��:���.���C.��/���ý/���Ð-�3/��/�������������3�.�����

鼎龙股份（300054）2025年�`理��7与分�G-G鼎龙股份（300054）2025年�`理��7与分�GbG
����0//�����.�������:�.���/�#���Ð�3������ÑÑÐ�.����ý��

BC日报�-KL鼎龙M股股份NO公司G2025年年�报告�pGbG
����0//��:���.���C.��/���ý/���Ð-�3/��/�������������3�.����ih�j-���

鼎龙股份02025年年�报告�pG�G鼎龙股份	300054îG�G公告[SG-G鼎龙股份02025年年�报告�pG�K P�g原SGbG
�����0//i:�:.�:�������.���/���h���/i��:hý/3����Ñ/A¢���Ð�3�Ð�8����3ÐÐ�.���ý��

中�BC报G-GKL鼎龙M股股份NO公司G-G�G第 #�8��：信息披露G�G上一�G�一�GbG
�����0//��:���.��.���.��/�ü��C/���ý/����-�Ñ/�9/��.��������ü��C������Ñ�9�3-#�8�.�����

中�BC报G-GKL鼎龙M股股份NO公司G-GBCF码：300054GBCDE：鼎龙股份G公告ÅÆ：2025-030G,G
�����0//��:���.��.���.��/�ü��C/�:�/���ý/����-�Ñ/�9/��.��������ü��C������Ñ�9�3-#�8�.�������

鼎龙股份	300054.HIî经营分�-PC�»Hg��资料G-G主营=>GbG
����0//����C.�����h�h��.�:�������.���/������/#��h����A�:ý��h�.:������i�j��3����Ñ�����j��C��

KL鼎龙M股股份NO公司投资Ý关®活动2�表GbG����0//��:�h�.��h���.���.��/��:ý�:ü�/����-�8-
��/���Ñ�9���Ñ.P�g����

中�股4投资Ý关®平台d动�åG-GKL鼎龙M股股份NO公司G-G2025年 10月13日G-G同�sGbG
�����0//C:�h�.�� ��:.���.��/3����Ñ/���Ð��ÑÑ���8Ñ�����9�

鼎龙股份	300054îå投资Ý�-BC;*GbG�����0//�����.�������:�.���/ËA/����:��������9�93��Ð8�93��9Ð�.���ý

¡¢的,£¤Z，CMPj�是芯片制a的核心步¥，抛光垫技术¦�Ï�，�N长期3§¨化学ðñ，�PI（���� 
料）、PHPI（光¡����）ú关键材料©为ª«子技术突破，D�¬公司的抛光垫�产}F进�­­®当前产能利用率
Õ�­­，¯° AI芯片的�Ê±公司是�N�\产能的计划®­­�²自主ÃM的ª技&利®与�³�是�存在后续,�
õ<�合v®´D¦'，µµ¶,£¦'�BC;*GbG�����0//�����.�������:�.���/i��i/i��:hý/��Ñ�ÐÑ�

鼎龙股份：CMP抛光垫原材料自主制备，产线产能与利用率r提升GbG�����0//C:h h:�:�.C:hi�.���/��
���j���hij�8ÑÐ8�3��3�8Ð3�399Ð����j��hi��

中�股4�研活动表G-GKL鼎龙M股股份NO公司G-G2025年 8月27日G-G同�sGbG
�����0//C:�h�.�� ��:.���.��/3����Ñ/���ÑÐÑ�Ð�Ñ���83�3�8�

鼎龙股份	300054î�公司公告�鼎龙股份：向不Û�h��行ÃÄÓ公司ÅCÆ¦Ç明È�R财经��R�G-GCMP抛光材料�
N¦中�×�，�·y�C现¸�ðñ，主p原~是技术a¹�、龙�º业专利及产品ºf#客户¿�ØGbG
�����0//�h�.�����.��:���.�h�:.���.��/����/�h��/�C#�Aýý#�ýý��h����:hý.���������hij3����Ñ�hij��8333��������

鼎龙股份：8月27日�´]构�研，j»¼信基金、½"基金úeÒ]构参与G-G鼎龙股份：8月27日�´]构�研，j»
¼信基金、½"基金úeÒ]构参与GbG����0//�����.�������:�.���/�#�����8��������8�.����ý��

鼎龙股份	300054î�公司公告�鼎龙股份：向不Û�h��行ÃÄÓ公司ÅCÆ¦Ç明È	�报wî	三�报<�î�R财经��
R�G-G专利�，其中，�明专利527，实用��专利77，î@`计专利257GbG
����0//�h�.�����.��:���.�h�:.���.��/����/�h��/�C#�Aýý#�ýý��h����:hý.���������hij3����Ñ�hij��Ð�9Ñ����8

鼎龙股份：公司半导体材料业务以CMP制�材料、晶圆光刻胶、半导体显示材料、先进封装材料为核心布�"向GbG

����0//���.���C.��/ü���/üü��/���Ð-�3-�9/A���3��8�Ñ8���.���ý

鼎龙股份：KL鼎龙M股股份NO公司û关ÅC 2026年¾¿&级报告G-G公司现金[资产ûh��，2025年以�存Ã和�收
À°周ÄG率整体变动不v，关注存Ã和�收À°"6h利润的��GbG�����0//�.�����.����.���/��/����.���ý�
����Iij����3�9�9Ð��:Cj��������j������i�j���3����Ñ�i:��j���Ð/���Ð�3

鼎龙股份0GKL鼎龙M股股份NO公司û关ÅC 2026年¾¿&级报告-BC;*G-Gx×v规�的理财资产GbG
�����0//Ñü.�������:�.���/i��:hý/H¢���Ð�������3�ÑÑ3�3



鼎龙股份02025年年�报告�0"6投G-G行业Á存量�/ö/片 3865421.303149848.8222.72%G,G
�����0//���.9���.���/i��:hý/���3����Ñ�9�Ð�38�83��Ð��8��8iC�3Ñ�i��Ð��3Â:.���ý��

鼎龙股份	300054î0KL鼎龙M股股份NO公司û关ÅC 2026年¾¿&级报告G-G2025年以�公司在半导体材料�1持续x
产，y�资产和在建j�继续增长，
关注�±
]�生周期��动、导m产能Í
不�分V，y�资产��h利润的�� G
bG�����0//���.��.��/�����:ü�.:����hij���Ð��������ÑÐ�3

鼎龙股份G-G2-3年G�G1è850.35G�G2.16G�G555.10G�G30.00G�G210.31G�G0.29G�G63.09G�G30.00G,G
����0//�h�.�����.��:���.�h�:.���.��/����/�h��/�C#�Aýý#�ýý��h����:hý.���������hij3����Ñ�hij����9��Ð�Ñ��3

公司公告�鼎龙股份：向不Û�h��行ÃÄÓ公司ÅCÆ¦Ç明È	注Zwî�R财经��R�G-G1-2年G�G3è231.24G�G3.77G�G
646.25G�G20.00G�G471.13G�G0.64G�G94.23G�G20.00G,G
�����0//�h�.�����.��:���.�h�:.���.��/����/�h��/�C#�Aýý#�ýý��h����:hý.����hij���3ÐÑÑ���3

鼎龙股份Ãz IP�：净利三年Ä 2.7�，产能利用率最�仅12.8%G-G�ue年前Å«¬]墨´¯Ò的ÆÒWX公司，­�Ç
半导体材料�到�z.Sa前GbG�����0//�.�����.����.���/��/����.���ý�
����Iij��3��9��8������j�����:Cj������i�j���3����Ñ�i:��j���Ð/������

鼎龙股份ÞÈGA¿»，资本开�¢增#�财务É用，客户¦中�持续Ê升存÷øGbG
�����0//��:���.�:�������.���/:/���Ð���83�98�Ñ��3Ð.���ý

鼎龙股份G-G公司不存在向前五v客户的销�占比¼�ë分;五u、向单Ô客户的销�占比¼�ë分;三u的Õ�，总体�Ë，
公司客户×为分¾，不存在ÙÚ单一客户的ÕÖGbG
����0//�h�.�����.��:���.�h�:.���.��/����/�h��/�C#�Aýý#�ýý��h����:hý.���������hij3����Ñ�hij��38Ñ39����

鼎龙股份：2023年年�报告G-G1至 2年GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG6è706è588.80GGGGGGGGGGGGGGGGGGG1è341è317.76GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG20.00G,G
�����0//�.�����.����.���/��/����.���ý�
����Iij���9��3�����:Cj�3������j�3����i�j���3����Ñ�i:��j���Ñ/�Ñ���3Ñ

中Ì�化jÍR�报告ÍAI\(与]Îo�速�\，上±材料N:´¡G-GCMP抛光垫鼎龙股份为F表Ä步突破GbG
�����0//C:h h:�:�.C:hi�.���/��hij�83��ÑÐ38Ñ��399398�����j��hi������j����

鼎龙股份JÏ分���整�·hé清单G-G鼎龙股份JÏ分���整�·hé清单GbG
�����0//�:h���:�.�:�������.���/����/���Ð�Ð���8����8�88��98��
����jü�C:��:��jÐC��ÐCÐIÐI���þ�9�IC��ü�C:��ýj:»���»MÐþ�9�i���þ�Ð��3��C��ý�H� C���CÑý�iC��M�A�
¢}����ü�:»��CA%3�%3���

（10%）、ÒÓ材料	Ð�����î（9%）ú，ðñJà近G65%的�N份额GbG
����0//���.C���:��:.���/Ô�ý�:i�/Ð��8��8i�Ð�Ð9.�i�����

CMP抛光材料（抛光垫、抛光液）进入���，Jà�N主p由Õ、日º业ðñG-G17310456736G,G
�����0//���.ý�:ih�üh�.���/����i/�h��/�93�.���ý����������j������

CMP抛光垫�·y�：§¨Ö× 79%ðñ，鼎龙股份Ø垫量产«破Ùî��Í东ÙBCGbG
�����0//���.�ü� Cü.���/ý:C�ý���/����:�ü�:�üih:� h�ü����üü� �.���ý

鼎龙股份0GKL鼎龙M股股份NO公司û关ÅC 2026年¾¿&级报告-BC;*G-G份建成年产G300Gö ��g/A�gG�端晶圆光刻
胶量产线，并N 3°产品进入á�批量供�÷ø，�产化持续#GbG
�����0//Ñü.�������:�.���/i��:hý/H¢���Ð�������3�ÑÑ3��

���ÐGCMP抛光材料�产化：Jà CMP材料35亿Õ元，抛光垫�产}F突破Í东ÚBCG-G三ÔÛÜ报告·GÝØ�J行业
研ï报告分Þ�+平台，¤的专 行业6ÁGbG
�����0//���.�ü� Cü.���/ý:C�ý���/����:�ü�:�ü�:hýh:�ü����:���:/�/ÐÐ3�Ð8�.���ý��

鼎龙股份0KL鼎龙M股股份NO公司û关ÅC 2026年¾¿&级报告�0"6投G-G抛光垫和抛光液ú化学]ß抛光（以�D
EiCMPk）材料核心产品3已实现�产化量产，%��产化率N:提升GbG
�����0//���.9���.���/i��:hý/���3����Ñ�9�9�Ñ�8�ÑCÐ�989�8��C�Ñ8��93i���33C.���ý����



CMP抛光液�产化：2026年�N 25亿Õ元，C:C���占率9 80%�至36%Íà�BCGbG
�����0//���.�ü� Cü.���/ý:C�ý���/����:�ü�:�ü��ü����:���:/�/ÐÐ8�Ñ�8.���ý

Lá研»â6信息ãäNO公司G-GS�GbG�����0//���.� C��.���/�������/�8�8�.���ý��

鼎龙股份	300054î：半导体材料平台量利齐升G�业务«开成长O<GbG
����0//�����.��:���.�h�:.���.��/�����/ü�.���/��������H���/�h�i/��:���/���hi/8Ñ�ÑÐ3��3�3Ð/h�i��.����ý

鼎龙股份092.18G1.15%G¿1.05G300054GrsBCGbG�����0//�.�����.����.���/��/3����Ñ/h�����:�h��.����ý�����j���

光刻胶å单、抛光液T��，鼎龙股份平台化成长提速GbG�����0//���.��i�C.���/���3Ñ����Ð�9/�8�3Ñ��.���ý

鼎龙股份（300054）9月11日主(资金净�* 1.05亿元-BC;*GbG
�����0//�:�.�������:�.���/i��:hý/�#���Ð�9�����3���Ð

鼎龙股份量利齐升G光刻胶
量«开成长O<GbG�����0//��.��.��/����Ð�9�����8�Ð.���ý

鼎龙股份02026年半年�报告�pG-G首êGæG,G�����0//���.����.���/:�����/i��:hý/h�i��.���ý�
hij8Ñ���8�33������i�j3����Ñ�i:�����jý�i��:hý�:�����jý���

半导体材料Ê±�上行，鼎龙股份上半年归母净利润同比增长70.21%G,G
�����0//���.����.���/:��h�ý�/i��:hý/Ñ��Ð���.���ý

鼎龙股份：2025年净利润同比增长38.32%GZ 10' 1元G-G鼎龙股份：2025年净利润同比增长38.32%GZ 10' 1元GbG
�����0//�����C��.��.���.��/������.���ý��:�i��jh�C�P��ý��:��j������Ð�3�Ð���9�Ð�����C����

鼎龙股份	300054î：半导体业务实现�速增长Gçèiu进k的建议�0"6投GbG
�����0//���.9���.���/i��:hý/���3����Ñ����8�8�3�899ÐÑÐ.���ý

鼎龙股份2025年净利润同比增38.32%G半导体业务营收占比57%，��动能ÄÓ期�¥eT考âGbG
����0//���.�Ci.���.��/���/����/:��h�ý��/Ñ3���33.���ý

鼎龙股份2025年净利润同比增38.32%G半导体业务营收占比57%，��动能ÄÓ期�¥eT考âG-G鼎龙股份2025年净利
润同比增38.32%G半导体业务营收占比57%，��动能ÄÓ期�¥eT考âGbG�����0//���.��  ��.���/:��h�ý��/���Ð-
�3-�Ð/Ñ3���33.���ý��

�公司，上�公司资U第一平台。最�、最�、最N�6的上�公司�U。数据h�上�公司2码，为投资Ýéê客@信息。
ë合上�公司与投资Ýd动，,ì上�公司N�6的活动、.议。GbG�����0//�ü�.����.���/����:�h��/�����-h���.���ý�
��i�j��3����Ñ

鼎龙股份（��3����Ñ）行Õ�:GbG�����0//���.����.���/������/h�i��/��3����Ñ.���ý
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